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摘要(译)

本发明公开一种可复用型微悬臂梁式免疫传感器的制备方法，有如下步
骤：1)选择硅片；2)在整个硅片上进行硼扩散；3)第一步光刻得到压敏电
阻区域图形；4)在片上淀积一层二氧化硅薄膜；5)第二步光刻得到接触孔
图形；6)进行浓硼扩散；7)在片上淀积铬与金两种金属；8)第三步光刻得
到金属连线的图形；9)高温下通高纯氮气形成铬金合金；10)在片上形成
氮化硅薄层；11)第四步光刻得到压焊点图形；12)进行划片操作，使硅
片剩余厚度120-150μm；13)第五步光刻得到保留硅厚度150-200μm的未
经封装的芯片；14)用玻璃盖片封装芯片。本发明实现以单晶硅为压阻材
料的悬臂梁式免疫传感器；实现悬臂梁式免疫传感器的可复用性。
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